PRODUKTBLAD

SYSTEMUPPBYGGNAD
Tegbase i kombination med det polymerforstarkta slitlagret Teqplan ger ett ljust, hart och
mycket hallbart golv utan fogar.

Ett slitstarkt och fogfritt tvaskikts industrigolvsystem dar underbetongen utférs med en speciell valtbetong - Tegbase, och
ytskiktet med en polymer-modifierad betong - Tegplan.

Teqbase: Tegbase ar underbetongen i systemet och utférs med en specialutvecklad valtbetong. Losningen ger stora,
sammanhangande och fogfria ytor med kontaktfogar mellan dagsetapper, och distansisolering mot omgivande byggdelar.

Teqplan: Teqgplan ar det 6vre skiktet och skapar en helt fogfri, polymer-modifierad betong. Byggnadsfogar sakras med lamplig
fogprofil, och systemldsning finns fér genomfartsportar eller i anslutningar mellan olika golvtyper.

Yta Egenskaper Anvandningsomraden
- Halksaker - Hog lastkapacitet och planhet - Autostores
- Ljusgra - Resistens mot vatten, kemikalier och - Smalgangslager
- (Struktur beror pa hantverkare och mineraloljor. - Hoglager
byggfysikaliska forhallanden.) - Minimal krympning och sprickbildning. - Industrihallar
- antistatiskt - Lager-/distributionshallar
- Fogfritt - Verkstader
- Slitstarkt - Terminalhallar
- Miljévanligt - Tryckerier
- Dammfritt. - Bygg-/affarshus
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PRODUKTBLAD

Férutsattningar

Markuppbyggnad i enlighet med géllande
normer, komprimerad och justerad +/- 10
mm, dock inte ensidigt.

Ev2 > 80 MN/m?, Ev2/Ev1 < 2,5

Test utfors av bestallare infor uppstart.

Konstruktionstjocklek

Teqbase:

Standardutférande: i genomsnitt 180mm.
Specialutférande: >180mm

Teqplan:
10-25 mm
(storre inbyggnadstjocklekar ar mojliga.)

Elektrisk avledningsférmaga

Mellan 106 och 107 Ohm enligt DIN EN
1081. Ingen statisk elektricitet. Lampligt for
explosiv miljé i zonerna 0, 1, 20 och 21
enligt tyska arbetsplatsregler (Tillatet max
varde: 108 Ohm.)

Gjutférhallanden

Teqgbase:

Min temperatur 0°C

Om mojligt tatt tak, frostfri undergrund.

Teqplan:

Min temperatur + 5°C

Tak och fasader tata mot vatten och
vinddrag. Frostfri underbetong.

Lastkapacitet

Vid minimitjockleken 200 mm: jamnt
utbredd last upp till 200 kN/m2 och
punktlast upp till 80 kN fran pallstallsfot
(100x100 mm). Golvkonstruktionen kan
dimensioneras for stérre belastningar.

Utldggningskapacitet
Teqbase: 1 500-2 000 m?/dag och team

Tegplan: 800-1 400 m%/dag och team
(beroende pa tillfartsvagar och avstand
mellan blandar- och gjutplats samt
dagsetappens utformning.)

Teqplans termiska ledningsférmaga
1.4 W/(mK) som berakningsvarde.

Nétningsmotstand
Enligt Hus AMA Tabell ESE 6 klass A,
(mycket hoga krav pa nétningsmotstand)

Ytjdmnhet
Teqbase:
enligt Hus AMA Tabell 43DB/ESE-1,

Teqplan:

enligt Hus AMA tabell 43 DC/-1, klass A.
(+/-3mm pa 2m). DIN 15185 (Superplanhet)
ar mojlig mot tillagg.

Teqplans motstandsférmaga

Hog motstandskraft mot kemikalier och
oljor. (ytterligare information om resistens
mot begdran)

Teqplans hallfasthet
Tryckhallfasthet > 50 N/mm?
Boj draghallfasthet > 10 N/mm?
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Bestallarens forberedelser
Markuppbyggnad gors i enlighet med
gallande normer. Plattbelastningstest
utfors av bestallare infér uppstart med
krav pa béarighet Ev2 > 80 MN/m2, Ev2/Ev1 <
2,5.

Om isolering laggs under valtbetongen,
skall kvaliteten minst motsvara Sundolitt S
250 MX.

Finplanering och komprimering av
barlagerytan ska utféras med en planhet
om +/-10mm, dock inte ensidigt. Detta for
att en jamn tjocklek ska garanteras pa
Teqgbase plattan.

Bestallaren maste forsakra sig om en
minimitemperatur pa 0°C (Tegbase) och
+5° C (Tegplan) - aven nattetid- under
gjutning, hardning och blandning. En
blandarplats pa ungefar 900m?2 (Tegbase)
och ca 300m2 (Tegplan) tillhandahalls av
bestallaren tillika elektricitet 63A (sakrad
med 80A om mdjligt), och 40mm slang med
kulventil for vatten om min 6m3/tim
(Tegbase) eller med 3/4" koppling
(Tegplan).

Teqbase- underbetong
Tegbase-golvet utférs utan fogar inom
varje dagsetapp och utgor vasentligen den
lastbarande delen av golvsystemet.
Tegbase utgdrs av en mix av tillsatser och
certifierad ballast som blandas till en
jordfuktig konsistens for att uppna en
minsta majliga krympning och fér att
kunna bara Teqgplan.

Tegbase finplaneras med hjalp av senaste
laserteknologi och komprimeras med valt
och vibratorplatta.

Dagskapaciteten

Dagskapaciteten ligger pa 1 500-2 000
m2/dag och team. (beroende pa
tillfartsvagar och avstand mellan blandar-
och gjutplats samt dagsetappens
utformning.)

Hérdningstider

Uttorknings- och hardningstiderna beror
bland annat pa marktemperatur, tillford
fukt, omgivande temperatur och relativ
fuktighet.

Med medeltemperatur pa 20°C och RF pa
ca 65 % kan Tegbase belastas efter 3 dygn
och Tegplan efter 4 dygn. (Avstam med
Teqtons arbetsledare.)

Vidlkommen att kontakta oss fér mer information.
Tel: 042-241755 - Mail: sweden@teqgton.com - www.tegton.com

Tegplan- ytskikt

Det fogfria ytskiktet Teqplan, ar ocksa
designat att ha minsta méjliga krympning
genom sin speciella sammansattning och
utlaggningsteknik som ar anpassat for
Teqbase.

Tegplan bestér av en blandning av sand,
cement, makadam och en modifierad
polymerdispersion, som blir tillsatt i en
tvangsblandare pa byggplatsen.

Innan utlaggning av ytskikt sker en
hogtryckstvattning/frasning samt paférande
av en vidhaftnings-slamma. Utlaggning sker
darefter med en laserstyrd utldggningsbalk
som bade komprimerar och garanterar en
hog ytjamnhet. Ytan glattas darefter med
akbar glattningsmaskin.

Minimitemperatur

Minimitemperatur vid laggning av Tegplan ar
+5°C. Gjutomradet maste

vara tatt bade vad galler vatten och vinddrag
under de forsta 48 timmarna.

Dagsetapper

Dagsetapper om ca 800-1,400m2 beroende
pa avstand till blandningsplats och etappens
utformning.
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Vdlkommen att kontakta oss fér mer information.
Tel: 042-241755 - Mail: sweden@teqgton.com - www.teqton.com
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